
长电MMBD7000

产品名称 长电MMBD7000

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .15/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

在真正的3D IC设计中，目标是将一个芯片与另一个芯片连接，而中间之间没有任何东西（没有中介层或
基板）。当前，众所周知，集成或2.5D集成是通过使用薄的无源插入层中的硅通孔在封装内连接管芯来
实现的。管芯之间的通信是通过插入器上制造的电路进行的。长电MMBD7000的基于的eWLB-中介层实
现与更有效的散热和改进的处理速度在经过验证的，低翘曲封装结构非常致密的互连。3D互连（包括Si
分区）是通过独特的面对面键合方法完成的，该方法消除了对更昂贵的TSV互连的需求，同时实现了高
带宽3D集成。
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